106學年度資工系
實務專題(二)校內評審評分表
	組別
	

	入學年度
	

	組員及學號
	[bookmark: _GoBack]

	專題名稱
	

	組員
評分項目(權重)
	
	
	

	1. 具資訊工程軟硬體的設計能力。(30%)
	
	
	

	2. 具數據分析與數理運用能力。(20%)
	
	
	

	3. 具良好的語言溝通能力。(20%)
	
	
	

	4. 具專題製作及撰寫報告之能力。(30%)
	
	
	

	總分：
	
	
	

	優點
	缺點

	□具創意。 
□具實用性。 
□技術困難度高。 
□實體功能完整性。
□專題報告書(口語表達)佳。
其他：

	□創意不足。 
□實用性不足。 
□技術困難度低。 
□實體功能不完整。
□專題報告書(口語表達)不佳。
其他：





校內評審召集人簽名：
校內評審委員簽名：
日期：　　年　　　月　　　日
備註：資料來源以學生繳交之實務專題計畫，如專題名稱或資料有更新，敬請委員直接修改，謝謝。依據實務專題辦法本評分項目之總分佔學期總成績85%。
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